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新聞資料 NEWS LETTER 
經濟部，104年10月21日
我國組團出席第16屆政府間半導體會議　力爭我業者權益
第16屆政府間半導體會議（Governments/Authorities Meeting on Semiconductors, GAMS），於本（104）年10月22日在美國舊金山舉行。該會議係政府及半導體產業間重要的對話平臺，旨在解決半導體產業經營所遭遇的困難、排除貿易障礙，並進一步推動有利產業發展的公平競爭環境。
包括我國在內的6個成員均組團參加，我國係由經濟部國際貿易局陳主任秘書永章率團出席，工業局及行政院國家資通安全會報技術服務中心均派員與會。民間部份則由中華民國臺灣半導體產業協會（TSIA）及我國重要半導體大廠如台積電、聯電、聯發科及瑞昱半導體等業者參加。
本次會議主要目的在於針對本年5月19日世界半導體理事會（World Semiconductor Council）在中國大陸杭州舉行的第19屆WSC年會中，產業界所提出對各國政府的建議進行廣泛討論，討論主題包括我業者關切之專利品質、化學品管理及多元件積體電路納入WTO資訊科技擴大協定，加速降稅期程等議題，另亦討論環境安全衛生、智慧財產權保護、貿易便捷化、半導體產業成長倡議、OECD稅基侵蝕及租稅規避方案等議題。
我國半導體產業在世界占有舉足輕重地位，多項產品產值名列世界前茅，藉由參加GAMS會議，將有機會與其他世界半導體大國就我業者關切事項表達立場及爭取權益。
依據TSIA之統計資料，去年臺灣半導體產業產值首次突破2兆新台幣，達到20,033億元，約725億美元，占全球半導體產值市場3,358億美元的21.6%，排名全球第二，僅次於美國，超越日本及韓國。
本次會議期間，鑒於加密技術對未來數位經濟之運用愈形重要，特別於10月20日舉行「加密法規措施、認證及許可」研討會，邀請包括國際共通標準承認協議(CCRA)及Intel等國際組織及業界專家，分享最新國際標準調和及加密技術與應用。會中並由各國就法規及標準之執行進展進行簡報，我國由行政院國家資通安全會報技術服務中心與會代表報告。
我與會代表團除出席GAMS會議，另將安排與歐盟、日本、美國等GAMS成員進行雙邊會談，亦與TSIA與會代表就各議題溝通研商，進一步瞭解產業界關切事項之最新進展。
GAMS源於國際間半導體產業之對話論壇，係當前半導體產業最重要之政府間國際會議，共有6個成員，其中美國、歐盟、日本及韓國等4國為創始會員，我國及中國大陸分別於1999年及2006年加入。GAMS會議之目的，係期望透過此一對話機制，達到協助解決半導體產業經營所遭遇的困難、排除貿易障礙，並進一步推動有利產業發展的公平競爭環境。
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